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4053PA51G00109
Hersteller-Teilenummer: 4053PA51G00109

Hersteller / Marke: Laird Technologies - EMI

Teil der Beschreibung: GK NICU NRSG PU V0 DSH

Datenblätter: 4053PA51G00109.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer 4053PA51G00109

Hersteller Laird Technologies - EMI

Beschreibung GK NICU NRSG PU V0 DSH

Kategorie
RF / IF und RFID > HF und EMI-Kontakte, Fingerstock

und DichtungenTeilstatus Require For Quote & Check Stock

Breite 0.091" (2.30mm)

Art Fabric Over Foam

Gestalten D-Shape

Serie -

Plattierung - Dicke -

Überzug -

Betriebstemperatur -

Stoff Polyurethane Foam, Nickel-Copper Polyester (NI/CU)

Länge 1.090" (27.69mm)

Höhe 0.091" (2.30mm)

Befestigungsmethode Adhesive

4053N
ON
4053N ON

4053PA51G01800
Laird Technologies EMI
GSKT FAB/FOAM 2.3X457.2MM
DSHAPE

4053PA51G00109
Laird Technologies
GK NICU NRSG PU V0 DSH

4053C
ROHM
4053C ROHM

4053PA51G02000
Laird Technologies
GK NICU NRSG PU V0 DSH

4053PA51G02000
Laird Technologies EMI
GK NICU NRSG PU V0 DSH

4053PA22101800
Laird Technologies
GSKT FAB/FOAM 2.3X457.2MM
DSHAPE

4053PA51G01800
Laird Technologies
GSKT FAB/FOAM 2.3X457.2MM
DSHAPE
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